thevios 5 BACnet IP thermokon

o HOME OF SENSOR TECHNOLOGY
Deckensensor | Ceiling sensor
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EN 60529 1,5 mm?

Unterputz Installation | Flush mounted installati

Abgetrennte Verpackung als:
a) Schablone (3) f
b) Verstarkung verwenden (7)

Use the detached packaging as:
a) Template (3)
b) Reinforcement of the ceiling (7)
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Verpackung

Optional
Packaging

Optionales Aufputzgehduse bendtigt.

Gerate Ausrichtung beachten! Bei Bedarf Sollbruchstelle 6ffnen

Optional surface-mounting enclosure required.
(Art.: #826402) Consider device orientation! Open predetermined breaking point if required

Geeignetes Befestigungsmaterial verwenden Drehen und einrasten

Use suitable mounting material Rotate and click




Anschlussschema | Wiring diagram
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Spannungsversorgung verwenden

Supports PoE

Only use PoE or GND/UB+ for power GND ]

supply UB+

Abmessungen | Dimensions

Aufputzgehause | Surface-mounting housing (optional)
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(Art.: #826402)

Weitere Informationen | Further information

https://www.thermokon.de/direct/categories/thevios-5
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